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摘要(译)

本发明公开了一种加热调温装置及其超声系统，本发明的加热调温装
置，用于对放入其内的耦合剂进行加热调温，其包括一可容置耦合剂瓶
体的内筒，一加热调温控制装置，一壳体；所述壳体具有一贯穿所述壳
体前表面且相对于所述壳体横向地倾斜向上设置的一可容置所述内筒且
两端开口的容置部，所述内筒放入该容置部内；所述加热调温控制电路
容置于所述壳体内，电连接所述内筒，对所述内筒进行加热和调温。本
发明技术方案以解决现有技术中加热时间长、加热不均匀、不能检测反
馈及自动调温等的问题。
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